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Flexibler Warmeleitkorper (FHC) fiir Interscale,

20 mm

KATALOGNUMMER

24830-005

Der Leitblock dehnt sich vertikal aus bzw. zieht sich
zusammen, um additive Toleranzen auszugleichen, und
optimiert den Oberflachenkontakt und Druck entlang des
Warmepfades; daher ist kein Warmeleitpad erforderlich.

ZERTIFIZIERUNGEN

RSHS

COMPLIANT

MERKMALE

Ausgelegt fir Intel-, AMD-, Via-, Freescale-, Nvidia- und Texas Instruments-Prozessoren mit BGA-Sockel
Branchenweit einmalige Konduktionskihlleistung, 10 % mehr Kihlleistung als konventionelle Konduktionskihlungen
Zum Patent angemeldete Konduktionskihlung fiir Elektronik mit kleinem Formfaktor

Mit thermisch leitfahigem Klebeband auf Leiterplatte befestigt

Leitblock kann sich vertikal ausdehnen/zusammenziehen, um Toleranzen auszugleichen, und optimiert den
Oberflachenkontakt und Druck entlang des Warmepfades; daher kein Warmeleitpad erforderlich

Kompatibel mit Interscale-C-Gehausen

PRODUKTMERKMALE
Produkttyp: Leiterblock

Produktfamilie: Interscale
Typ: Warmeleiter

Passt zu: Gehause



Anzahl Verpackungen: 1

Tiefe: 22mm

Breite: 22mm

Oberflache: Eloxiert; Aluminium verzinkt

Material: Aluminium; Stahl

WARNUNG

nVent-Produkte missen in Ubereinstimmung mit den Produktinformationsblattern und dem Schulungsmaterial von nVent

installiert und verwendet werden. Informationsblatter sind verfigbar unter www.nVent.com sowie bei lhrem nVent-
Kundendienstvertreter. Unsachgemale Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu
den Anweisungen und Warnungen von nVent kénnen zu Fehlfunktionen, Anlagenschaden, schwerer Korperverletzung sowie

zum Tod fihren und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
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Straubenhardt, Germany
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+48.22.209.98.35
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Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

ILSCO

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie

lizenziert. Alle tibrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behilt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen

vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.
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